Security C - TSMC Secret

TSMC Design Technology Japan, Inc.
Entry sheet for 2026 Campus recruitment
Date：　2026 /              /              
	Name (in English)
	
	
	



（写真貼り付け欄）
Photo

	氏　名
(Name in Kanji)
	
	
	

	生年月日 DOB
	年year      月month     日day（　歳age）
	
	

	英語 English Skill
	例)TOEIC Score など
	
	

	GPA
	　　　　　　/              (Actual/Max)
	
	

	学校・学科・
University Name / Major 
	(in Japanese)



(in English)




	学年（選択）
	B3 ・B4・M1・M2・D1・D2・D3

	研究室名
Lab. Name・Professor Name
	　　　　　　　　　研究室　　【　　　　　　　教授】

	ふりがな
	

	現住所 
Current Home Address
	〒　　　-　　 



	電話番号 Tel
	

	email address
	          @

	ふりがな
	

	帰省先住所
Home Family Address
現住所と別にある場合
のみ記入　If applicable
	〒　　　-　　 




	学歴・（職歴）
中学卒業以降を記入
卒業予定年も記入

Academic record
after graduated 
Junior school
	年(西暦)
Year
	月
Month
	内容
Content

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	　今後の進路(選択)
　　　
	修士進学　/　博士進学　/　就職

	研究概要
Research subject

*詳細は別添付して
ください
*Please attach details


	(in Japanese)
















(in English)













	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]半導体設計に関する知識・スキル

Knowledge and Skill
related to semiconductor design
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1. 大学で学んだ半導体や電気電子回路に関する講義
     Lectures of semiconductor and electronic circuits 


[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]2. コーディングできるプログラミング言語（Phython, TCL, C他）
     Programming languages you can code in


[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]3. 利用経験のあるSynopsys社、Cadence社、Mentor社のEDAツール
     Experienced EDA tool of Synopsys, Cadence and Mentor Co.



	校内外の諸活動・
受賞歴　留学経験など
Personal activities, 
Award records etc. 
	(in Japanese)









(in English)









※ご提供いただいた個人情報は、弊社の採用目的以外には使用いたしません。
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